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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refiéte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs a ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans Ies[ﬂvmnmnvssms.
L] ulletin de la CEIl

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Termipologie

En ce glii concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterg a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national|(VEIl), qui se présente sous forme de ¢ pltres
séparés| traitant chacun dun sujet défini.

complety

Les tern
cation ¢nt été soit tirés du
approuves aux fins de cette publication:

Symboles graphiqu

Pour les| symboles
signes d'usage généra

consulte

et pour lps@ppareils électromédicaux,

wUUTVCO.

o [EC Bulletin
e [EC Yearboo

readers are referred fo IEC 50:
, which is
separate chapters ea h dealing
. Full details of the IHV will be
. See also the [EC Nultilingual

5 and definitions contained in the present publi-
cation\Have either been taken from the |IEV or jhave been
fically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols fand signs
approved by the IEC for general use, readers are{referred to
publications:

— 1EC 27: Letter symbols to be used irl electrical
technology;

~ |EC 417: Graphical symbols for| use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CE! 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES

Dix-huitiéme partie: Dimensions des relais de tout-ou-rien d’usage général

PREAMBLILE

1) L¢s décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techni épare des Comités
d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questiQ plus grande
mpsure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) C¢s décisions constituent des recommandations internationales et sont es Comités

ndtionaux.

3) D s nationaux
ad 5 conditions
ndtionales le permettent. Toute divergence entre la recommanda de Ia la régle respondante

dd

L h° 41 de la
CEl

D btte derniére
réuni hnt la Régle
des

Ls oncés explicitement en faveur de la publication:

Isragl

Italie

Japon
Norvége
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suede

Suisse
Turquie

Lg ité a décidé de classer ses publications suivant une structure a plusieurs niveaux:

Nivequ I: Normes a.caractére général.

Nivedqu M :\Normes géniériques concernant, en tout ou partie, une famille de relais.

Nivequ\I1l: Normes applicables, en tout ou partie, a un groupe déterminé de relais.

Niveall 1V: Prescriptions particulicies ou specilications concernant un type (ou modele) determine de relais.

Cette norme est une spécification de niveau IIL

Cette publication est en compléte concordance avec les recommandations du Guide 103: Guide pour la coordination
dimensionnelle.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL RELAYS

Part 18: Dimensions for general purpose all-or-nothing relays

EOREWORED
oYy o

1) The f¢rmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technieal|Committe hich all
the National Committees having a special interest therein are represented, expre; ossjble, an
interngtional consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acgep ittees in
that s¢nse.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish” tha R i d adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so fa alona hit. Any
divergpnce between the IEC recommendation and the correspondif ationa e #s far as posgible, be

clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by Sub-Committee sthi Relays, of IEC Technical Committee| No. 41:
Electrical] Relays.

Drafts] were discussed at the meetings held in Nig 1976\ and Helsinki in 1979. As a result of thfis latter
meeting, [a draft, Document 41A(Céntxa € was submitte the "National Committees for approval under| the Six

Months’ [Rule in May 1980.

The National Committees od_explicitly in favour of publication:

Australi
Austria
Belgium

Canada
Egypt

Japan

Norway

Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States of America

Technjcal Committee No, hds decided to classify its publications on a hierarchical basis:

First levdl: General stan g.

Second l¢vel: Generic standards relating wholly or partly to a family of relays.

Third levels, Standards applicable wholly or partly to a particular group of relays.

Fourth levelr Particular requirements oI specilications relating to a specilic type (of pattern) of rclay.

This standard is a third-level specification.

This standard is fully in accordance with the recommendations of Guide 103: Guide on Dimensional Co-ordination.
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RELAIS ELECTRIQUES
Dix-huitiéme partie: Dimensions des relais de tout-ou-rien d’usage geéneral

1. Geneéralites

1.1  Domaine d’application

La présente norme spécifie les dimensions extérieures des relais de tout-ou-rien d’usage
général entrant dans le domaine de la CEI ainsi que I'emplacement de leurs bornes et
fixations en termes de multiples préférentiels du module spécifié. Elle s’applique
également a tous ces relais, quel que soit leur type de construction (par exemple,
électromécanique, électronique, relais 4 lames souples, etc.) et inclut la hauteur du socle
lorsque le relais est embroché sur socle.

Cette norme ne s’applique pas aux relais normalisés par 1'ISQ ( T
espace), ni a4 la construction interne des relais, ni aux dj
fixation et des bornes. Voir graphique ci-dessous.

onajtique et
isSpasitifs de

Relais de tout-ou-rien

I

] ““(“§w%¢f3 N |
NN

Relais normalis > .
S0 CT{:)\K \&/}%fs normalisés par la CE|

Relais.embroch Relais pour carte Aut lai
<§{ ocle a circuits imprimés utres refais
ic e>\>

Article 5 Article 6
982

1.2

présente norme, pour c¢e qui concerne les dimensions extérieures ginsi que

Iemplacement des bornes et fixations des relais de tout-ou-rien d’usage général, est |[de fixer:

=les définitions (article 2);

— le module de base et les multiplicateurs recommandés (article 3) pour:
— relais embrochés sur socle (article 4),
— relais pour carte a circuits imprimés (article 5),
- autres relais (article 6).

Toutes les dimensions données dans la présente norme sont en millimétres.

Les dimensions extérieures doivent étre données en multiples entiers du module de base.

1.3 Documents de référence

Publication 97 de la CEI: Systéme de grille pour circuits imprimeés.
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ELECTRICAL RELAYS
Part 18: Dimensions for general purpose all-or-nothing relays

1. General

1.1 Scope

This standard specifies the external dimensions for general purpose all-or-nothing
electrical relays within the scope of the IEC, and the location of their terminals and
fixings in terms of preferred multiples of specified modules. It applies equally to all such
relays regardless of their type of construction (e.g. electromechanical, electronic, reed, etc.)
and includes the height of the socket when the relay is socket-mounted.

This standard does not apply to relays standardized by the IS
space vehicles) or to the internal construction of relays
afrangements and terminals. See flow-chart below.

All-or-nothing relays

I
S S 7

f

L _J: N General(pﬁ\é&\sﬁe/éy%
““““ SR

Relays standardiz Q R}i/vs standardized
by the 1SO (TC<20) N by the IEC

DAL O

Socket-mounted \,Pﬁnted circuit-board Oth |
{&Q relays ther relays

Clause 5 Clause 6
349/82

1.2

this standard is to state for the external dimensions and locatjon of

— |definiitions (Clause 2);

— basic module and recommended multipliers (Clause 3) for:
— socket-mounted relays (Clause 4),
- relays for printed circuit board (Clause 5),
— other relays (Clause 6).

All dimensions given in this standard are in millimetres.

The external dimensions shall be given in integer multiples of the basic module.

1.3 Related documents

IEC Publication 97: Grid System for Printed Circuits.
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Publication 255 de la C EI: Relais électriques.
Publication 321 de la CE: Guide pour la conception et I'utilisation des composants destinés

a étre montés sur des cartes de cablages et circuits imprimés.
Norme ISO 1791: Coordination modulaire — Vocabulaire.

2. Deéfinitions
Dans le cadre de la présente norme, les définitions suivantes sont applicables.
2.1 Relais d’usage général

Les relais d’usage général sont tous les types de relais électriques, indépendamment de
Papplication, avec dispositifs de fixation et bornes. ;

2.2 |Dimensions
Les dimensions extérieures des relais, y compris leurs dispositj rs bornes
sont données sous forme de symboles figurant sur le dessin g8 et dans
I’exemple particulier de la figure 4, page 12.
Hauteur )
Largeur
Profondeur
-
/
\ /
Plan de montage
\ |
/“'
35082
Fia. b — Dési i imensions extérieures, dispositifs de fixation et bornes poyr relais.

Dans les figures | a 4:

abec sont les dimensions maximales de largeur, profondeur et hauteur du relais, excluant les bornes, le
socle et les dispositifs de fixation. )

a, b ¢ (si applicable) sont les entraxes nominaux des points de fixation (5, et ¢ n’apparaissent pas 4 la
figure 1). Un exemple de b, est montré a la figure 4.

a, b, ¢ sont les dimensions maximales hors tout du relais incluant les bornes, socles et dispositifs de fixation.
a, b, et ¢, wincluent aucun espace additionnel qui pourrait &tre nécessaire pour l'utilisation dans
des conditions d’environnement telles que les influences magnétiques.

a,x b, la surface paralléle au plan de montage est définie comme la surface de montage.

est la hauteur totale du relais et de son socle au-dessus du plan de montage (voir figure 4) quand
ces deux parties sont correctement embrochées I'une sur l'autre.
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IEC Pu

blication 255: Electrical Relays.

I1EC Publication 321: Guidance for the Design and Use of Components Intended for

Mounting

on Boards with Printed Wiring and Printed Circuits.

ISO Standard 1791: Modular Co-ordination — Vocabulary.

2. Definitions

2.1

2.2

For the

General pu

General

purpose of this standard, the following definitions apply:

rpose relays

purpose relays are all types of electrical relays, independent of application,

with fixing devices and terminals.

Dimensions

\Width

Fi¢.\>v— Designation of external dimensions, fixing devices and terminals for relays

The external dimensions of relays together with their fixing d
given in terms of the symbols marked in the general diagr
pafpticular example of Figure 4, page 13.

Height )

pth

<~ Mounting plane

-

350/82

In Figures 1

abc

2

to 4:

are the maximum dimensions of width, depth and height of the relay excluding terminals, sockets
and fixing devices.

(where applicable) are the nominal distances between the centres of the fixing points. (b, and ¢, are
not shown in Figure 1). Example of b, is shown in Figure 4.

are the maximum overall dimensions of the relay including terminals, sockets and fixing devices. a,,
b, and ¢, do not include any additional space which may be needed for utilization including
environmental conditions such as stray magnetic field.

the area parallel to the mounting plane is defined as. the mounting surface.

is the total height of relay plus socket above the mounting plane (see Figure 4) when both parts
are correctly mated.
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2.3 Module de base

Le module est une unité de dimension utilisée comme incrément dans la coordination
modulaire (Norme ISO 1791).

Le module de base M est un pas de la grille comme représenté aux figures 2 et 3.

3. Emplacement des bornes et points de fixation

3.1 Les centres des bornes et des points de fixation doivent étre situés aux points de
croisement (ou déplacés d’un demi-module de base) de la grille normalisée compatible
avec la surface correspondante du relais, dans le méme plan (voir figure 2) ou dans un

3 PLY) . e ~
plail dIiCIcl (VO T1gUulc o).

3.2 | Exemples &

o
J NN

%4 X

- N N y

.Y V.. Y az
i /
P h \ ><> ( A | >
.

.
M Q \/ <¥b2—> 351/82
FiG|2. — Exemple dRemplaceme es es des bornes sur un plan de la grille normalisée.
Q W™ S

353/82

FiG. 3. — Exemple d’emplacement des centres des bornes et des points de fixation
sur deux plans de la grille normalisée.
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2.3 Basic module

Module is a unit of size used as an increment in modular co-ordination (ISO Standard
1791).

Basic module M is a step in a grid system as shown in Figures 2 and 3.

3. Location of terminals and fixing points
3.1 The centres of terminals and fixing points shall be located on the cross-points (or moved

to one half of a basic module) of the standard grid compatible with the corresponding
surface of the relay in the same plane (see Figure 2) or in a different plane (see Figure 3).

3.2 Examples &
|

, R N
‘ Y
PN NN

| /| ] 2

A WD

AN S

O O /\ .+ (
L g % D K

\) T b, 351782

Fi. 2. — Examplé\of losation forthe oéntres of tgrminals on one plane of the standard grid.

353/82

FiG. 3. — Example of location for the centres of terminals and fixing points
on two planes of the standard grid.
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4.1 Seuls les relais congus comme «relais embrochés sur socle» sont pris en considération.
Les relais pour utilisation sur carte & circuits imprimés, soit directement, soit par

Pintermédiaire d’un socle, sont traités a ’article 5.

Note. — Seuls les socles congus pour le systétme modulaire sont envisagés pour le futur.

C2

Relais

~ Socle

L]

Plgn de montage

4.2 Le module de base pour toutes les dimensions est 2,50 mm.

a a a
b
b
b, 354/82
FiG. 4. — Exemple de relais embroché sur socle.
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4. Socket-mounted relays

4.1 Only relays designed as “socket-mounted relays” are dealt with. Relays for use on printed circuit
board directly or with an intermediate socket are dealt with in Clause 5.

Note. — Only sockets designed for modular systems are envisaged for the future.
b
Relay r
! c
I L Cs
| ‘;7 !
] | | {
) Socket :
E U U U ll Mounting plane

i
f
a a a
b
b,
b, 354/82
FiG. 4. — Example of socket-mounted relay.

4.2 The basic module for all dimensions is 2.50 mm.
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4.3 Tableau des multiplicateurs

TABLEAU 1
Multiplicateurs Valeurs correspondantes Dimensions
n (mm) a, b, c, a
4 10,0 — - +
5 12,5 O - -
6 15,0 O + -+
7 17,5 — - -
8 20,0 + + +
9 22,5 - — -
16 256 + 4 +
i 27,5 - '(\ -
N
12 30,0 (®) .+ *
13 32,5 — — =
14 35,0 o =

15 37,5 /\s\ @)
16 40,0 : o) N2 o
18 45,0 \ -

19 47,5 -
20 50,0 * + O
O O +

+ O

O O

O O +

O] O o

sur carte a circuits imprimés directemept ou par
considération dans le présent article.

5.1| Seuls les .rela
l’inte

5.2| Module de~ba

5201 Le a4 surface de montage est 2,50 mm.

5.2p Le\ modudg( d 2 pour l'emplacement des bornes et fixations est P,54 mm,
co Publication 97 de la CEI Voir figure 5.
c
nx 254 nx 254 — W‘" x 2,54
nx 250 nx250 —
355/82
F1G6. 5. — Exemple de relais pour carte a circuits imprimés.

Les multiplicateurs n doivent étre choisis dans le tableau II.
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4.3 Table of multipliers

TaBLE I
Multipliers Corresponding value Dimensions

n (mm) a,, b, c, c
4 10.0 - - - +
5 12.5 O — —
6 15.0 O + +
7 17.5 - - —
8 20.0 + + +
9 22.5 - - -
10 250 + + +
11 27.5 - - -
12 30.0 O +

13 32.5 - =

14 35.0 o) - & \/
15 37.5 O /\ —
16 40.0 x o
18 45.0 - —
19 47.5 \ >

20 50.0 /_ & + o
25 U s N o]+
30 + (0]
40 O @]
50 O +
60 O O O

5. Relays for printed circui

5.1 Only relays designed™MTo ihg printed circuit board directly or with an
intermediate i hi

5.2  Basic module

5.2.1 Basic modul

5.2.2 Basic with
\\>
c
1% 254 —je—n x 2.54 —] nx 254
nx250 ——————= nx 250 —
355/82

Fic. 5. — Example of relay for printed circuit board.
The multipliers n shall be selected according to Table II.
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5.2.3 Le module de base pour la hauteur ¢ est 2,50 mm. Pour les relais dont la hauteur c est
inférieure a 25 mm, on applique les régles du paragraphe 4.3 de la Publication 321 de la

CEL

5.2.4 Lorsque les dimensions a, et/ou b, sont inférieures & 5 mm, le module pour ces

dimensions doit étre 1,25 mm.

5.3 Tableau des multiplicateurs

TaBLEAU 11

Multiplicateurs Valeurs correspondantes Di sions
(mm) (\
n M = 254 M = 2,50 a,, ( \
1 2,54 2,5 - 28 O*
2 5,08 5,0 O 4,0
3 7,62 7,5<\ N 00
4 10,16 0,0 O\ 6,3 —
5 12,70 12, 80 O
6 15,24 18,0 (@] 10,5 O
X,
7 17,78 17(5 L — 135 O
8 3 20, 16,5 O
9 > 22, - 20,0 O
10 5,0 + 250 O
N
11 27 - -
30,48 ,0 O +
13 (-\ 339 32,5 - -
N
: i 3o 350 o -
3840 37,5 O -
16 40, 40,0 O o
18 4372 45,0 + O
1 48,26 47,5 — -
0 50,80 50,0 + ¢]
2 63,50 62,5 O -
30 76,20 75,0 + -
~
Pour 1&s multiplicateurs 1 & 10, voir le paragraphe 4.3 de la Publication 321 de la CEL
cgende’ + Recommandé et préférentiel O Recommandé — Non recommandé

5.4 BUI'HCA

Les dimensions des bornes doivent étre conformes au paragraphe 5.6 de la Publication

321 de la CEL

6. Autres relais

6.1 Le module de base pour toutes les dimensions est 2,50 mm.

6.2 Tableau des multiplicateurs
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5.2.3 Basic module for height ¢ is 2.50 mm. For relays with ¢ less than 25 mm. Sub-clause
4.3 of IEC Publication 321 applies.

5.2.4 When the dimensions a,, b,, or both a, and b,, are less than 5 mm, the module for the
relative dimension(s) shall be 1.25 mm.

5.3 Table of multipliers

TaBLE 11

Corresponding value

Multipliers (mm) Dimensions
n M = 254 M = 250 a,, b,
1 2.54 2.5
5.08 5.0
3 7.62 7.5
4 10.16 10.0
5 12.70 12.5
6 15.24 15.0
7
8
9
10 25.0

11 : 27
12 . Qg.o
13 <\ ; 5
14 a5 35.0
15 380 375
16 40} 40.0
8 72 450

83 \/ 47.5

0 50.8 50.0
2 0 62.5

(\ 30 76.20 75.0
N

to 10, see Sub-clause 4.3 of IEC Publication 321.

mended and preferred O Recommended — Not recommended

+0+1 |+000 |1 Q/V/O—I\be @01
N
Sab
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0000

5.4 Terminals

Dimensions of terminals shall conform to Sub-clause 5.6 of IEC Publication 321.

6. Other relays

6.1 The basic module for all dimensions is 2.50 mm.

6.2 Table of multipliers
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TaBLEAU 111

Multiplicateurs Valeurs correspondantes Dimensions
n (mm) a, b, 53 €
2 5,0 - - -
3 7,5 - - -
4 10,0 o} - +
5 12,5 + o o
6 15,0 O + O
7 17,5 - - -
8 20,0 o) o +
g 55 = = =
10 25,0 + +
11 27,5 — —
12 30,0 o Ko (
13 32,5 — — —
14 35,0 O -
15 37,5 O &} —
16 40,0 / \
18 45,0 x > -
19 47,5 — —
20 50,0 + O
25 ?2',5\ A (@] +
30 75,0 k) + O
40 00,0 O O
50 125,0 ¢} O +
60 05 O O -

\écommandé — Non recommandeé

Légende:

Points de fixatign

Les p@ ' pe situés aux points de croisement de [la grille
normaliséd, €0 i : acé de montage du relais (a4, x b,). Voir figure p.
5
* S x r
XK 2 3 X 3 b, b,

a

M-

oo g,

) - 356/82

FiG. 6. — Exemple d’emplacement possible des points de fixation sur la grille normalisée.
Les modes de fixation (percages et taraudages...) doivent étre conformes aux
normes de I'[SO (si applicable).
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